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Quereinsteiger*in, technische Fachkraft oder Ingenieur*in (m/w/d) für Aufbau- und 
Verbindungstechnik 
 

Job-ID: 3011/24 | Abteilung: System Architectures | Vergütung: TV-L, bis EG 10 (entsprechend Abschluss); Anerkennung von Berufserfahrung im 
Rahmen des TV-L möglich | Arbeitszeit: Vollzeit | Befristung: zunächst 2 Jahre, die Entfristung ist angestrebt | Start: zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt 
 

Das IHP ist ein Institut der Leibniz-Gemeinschaft und betreibt Forschung und Entwicklung zu siliziumbasierten 
Systemen, Höchstfrequenz-Schaltungen und -Technologien einschließlich neuer Materialien. Es erarbeitet innovative 
Lösungen für Anwendungsbereiche wie die drahtlose und Breitbandkommunikation, Sicherheit, Medizintechnik, 
Industrie 4.0, Mobilität und Raumfahrt. Das IHP beschäftigt ca. 380 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es verfügt über 
eine Pilotlinie für technologische Entwicklungen und die Präparation von Hochgeschwindigkeits-Schaltkreisen mit 
0,13/0,25 µm-BiCMOS-Technologien, die sich in einem 1.500 m² großen Reinraum der Klasse 1 befindet. 

 
Ihre Aufgaben und Ihr Profil: 
 

Als Mitarbeiter*in im Integrationslabor des IHP sind Sie gemeinsam mit einem erfahrenen Kollegen zuständig 
für alle Fragen und Arbeiten in Bezug auf Aufbau- und Verbindungstechnik mit Schwerpunkt Chip- und 
Drahtbonden. Die Stelle ist geeignet für Quereinsteiger*innen, für ausgebildete technische Fachkräfte, oder 
auch für Absolvent*innen von technischen Studiengängen, denn je nach Vorerfahrung und Ausbildungs- 
oder Studienabschluss werden wir Ihnen geeignete Aufgaben übertragen und Ihre Arbeit angemessen 
vergüten. Egal, aus welcher Startposition Sie kommen – Sie haben auf dieser Stelle beste 
Entwicklungschancen.  
 
Neben dem Führen von Anlagen für die Bearbeitung von Mikro-Chips gehört das eigenhändige Fertigen und 
Integrieren elektronischer Komponenten im Nano-Bereich zu Ihren Aufgaben. Es ist wichtig, dass Sie eine 
ruhige Hand für das Bearbeiten von Kleinstteilen mitbringen. Dabei kommt es zunächst weniger auf ihren 
fachlichen Abschluss an, sondern auf Ihr handwerkliches Geschick. Sie werden dabei von einem sehr 
erfahrenen Kollegen angelernt und eingearbeitet und erhalten Gelegenheit, sich fachlich fortzubilden. Ziel 
ist es, dass Sie sich nach und nach die spezialisierte Expertise erarbeiten können, die Sie für Ihre 
selbstständige Mitarbeit im Integrationslabor benötigen. 
 
Wenn Sie einen technischen Ausbildungsabschluss haben, hohes technisches Verständnis und Kreativität im 
Finden von technischen Lösungen mitbringen, entwickeln wir Sie dahin, dass Sie selbstständig Ideen für die 
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Konzeption von Prozessen auf Board-, Modul- und Package-Ebene realisieren und Ihre Kolleg*innen aus 
Technik und Forschung zu den technischen Möglichkeiten des Integrationslabors beraten.  
 

Haben Sie bereits ein technisches Studium absolviert, übertragen wir Ihnen gern neben den operativen 
Tätigkeiten verantwortungsvolle Aufgaben der Prozessentwicklung und Qualitätsentwicklung. 
 
Das erwarten wir: 
 

▪ Abgeschlossene technische Berufsausbildung  

oder abgeschlossene Berufsausbildung in einem anderen Bereich 

oder erfolgreich abgeschlossenes technisches Studium 

▪ Handwerkliches Geschick für die Arbeit mit Kleinstteilen 

▪ Aufgeschlossene Persönlichkeit mit der Fähigkeit, mit unterschiedlichsten Kolleg*innen aus aller Welt 

zusammenzuarbeiten 

▪ Bereitschaft, sich fachlich und außerfachlich ständig weiterzubilden 
▪ Sicherer Umgang mit der deutschen oder englischen Sprache 

 
Das bieten wir: 
 

Sie erwartet eine multinationale, moderne und dynamische Arbeitsumgebung, in der Sie mit Ihrer Arbeit 
renommierte Wissenschaftler*innen in ihrer hochtechnologischen und zukunftsorientierten Forschung 
unterstützen.  
 

Ihr sicherer Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst umfasst eine attraktive Vergütung nach TV-L, alle tariflichen 
Leistungen wie z. B. zusätzliche Altersversorgung (VBL) sowie 30 Tage Urlaub, planbare und flexible 
Arbeitszeiten, Angebote des Gesundheitsmanagements, Sprachkurse, Fortbildungsmöglichkeiten und ein 
vergünstigtes Firmenticket.  
 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie hat für uns einen hohen Stellenwert. Das IHP ist ausgezeichnet mit 
dem TOTAL E-QUALITY-Prädikat für die Chancengleichheit von Frauen und Männern am Arbeitsplatz und 
setzt sich aktiv für die Gleichstellung aller Geschlechter und Personengruppen ein. Wir fördern die 
Eingliederung schwerbehinderter Menschen in das Berufsleben. Schwerbehinderte Bewerber*innen werden 
bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt. 
 
Ihre Bewerbung:  
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über unser Online-
Bewerbungsformular. 
 
Für weitere Informationen zur Position wenden Sie sich gern an Herrn Jan Schäffner: career@ihp-
microelectronics.com 
 
 
 
Sie finden uns auch 
hier: 
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